
公示编号:（Z）TZBHX202506170011号

招标人:华润润安科技（重庆）有限公司
2025年06月17日

华润润安科技（重庆）有限公司

A6 润安SMT线体自动化设备项目

中标候选人公示

    华润润安科技（重庆）有限公司A6 润安SMT线体自动化设备项目（标段编号：T11002225SZ0017）
通过公开招标，已经完成评标工作，结果公示如下：

一、评标情况

    1. 第一中标候选人：常州科瑞尔科技有限公司

1.1 投标价格：8407200.00元

1.2 质量：满足招标文件要求

1.3 工期/交货期/服务期：收到订单后2个月

1.4 项目负责人情况：

    姓名：/

    证书名称：/

    证书编号：/

1.5 资质：满足招标文件要求

1.6 业绩：

序号 合同名称 合同对方 合同签订时间

1
江苏扬杰PCM01EC20241010678自动化

产线合同
扬州杨杰电子科技股份有限公司 2024-10-10

2 DSC三次焊组装自动化装置 成都士兰半导体制造有限公司 2024-01-02

3 成都士兰4300002972上下料线合同 成都士兰半导体制造有限公司 2024-07-10

4 北一DBC上料机 江苏北一半导体有限公司 2025-04-25

5
常州芯动能CGDD000050DSC一二次焊合

同
常州芯动能半导体有限公司 2024-02-05

6 端子焊接组装机合同 宁波吉赛半导体有限公司 2024-05-30

7 汉得利HDL250429001 合同 汉得利(常州)电子股份有限公司 2025-04-29

8 Easy清洗载具切换机合同 宁波吉赛半导体有限公司 2024-05-30

9
正齐半导体MISE2411E010三次贴合设

备合同确认
正齐半导体（杭州）有限公司 2024-12-10

10
成都士兰 SSC芯片焊接自动化合同确

认
成都士兰半导体制造有限公司 2025-05-12

11

新能源

CZLHFYZO9D930B8131(PDP12004)合同

及协议(1)

汇川新能源汽车技术（常州）有限公

司
2024-10-08

12 吉光2410000438订单确认 吉光半导体（绍兴）有限公司 2025-02-22

13
中恒微KRE20240525银烧结和焊接段设

备合同
合肥中恒微电子有限公司 2024-05-25

14
成都士兰4300003278SSC芯片焊接自动

化合同
成都士兰半导体制造有限公司 2024-10-07

15 吉光2410000436订单MB6 吉光 2025-02-22

16
江苏宏微CGDD002990&2991银烧结段设

备合同确认
江苏宏微科技有限公司 2025-04-20

17 宏微CGDD002204车规三线合同及技术 江苏宏微科技有限公司 2024-02-05

18 吉光半导体2410000306合同 吉光半导体（绍兴）有限公司 2024-08-03

19
宏微17mmCGDD002112 17mm整线合同及

协议(1)
江苏宏微科技有限公司 2023-12-28

20
TPAK—次焊组装自动化装置、TPAK二

次焊组装自动化装置线
成都士兰半导体制造有限公司 2023-09-28

21 外壳组装一体机 宁波吉赛半导体有限公司 2024-05-30

22
新能源CZLHFWPNBDB16B8057 SIC线合

同及协议

汇川新能源汽车技术（常州）有限公

司
2023-11-20

23 芯元山采购合同 山东芯元山电子科技有限公司 2024-04-26

24 常州银芯微上下料合同 常州银芯微功率半导体有限公司 2025-04-03

25 晶能微SIC整线合同 浙江晶能微电子有限公司 2024-09-19

26 DSC键合自动线合同 常州芯动能半导体有限公司 2023-12-15

27
江苏扬杰PCM01EC20241029767HPD&ED3

一次焊合同
扬州杨杰电子科技股份有限公司 2024-10-29

28 模块SMT线体自动化设备3套 华润润安科技(重庆)有限公司 2025-02-19

29 吉赛锡膏线设备合同 宁波吉赛半导体有限公司 2024-05-30

30 DBC上料机 华润润安科技（重庆）有限公司 2024-09-07

    2. 第二中标候选人：上海轩田智能科技股份有限公司

2.1 投标价格：9450000.00元

2.2 质量：满足招标文件要求

2.3 工期/交货期/服务期：收到订单后3-4个月

2.4 项目负责人情况：

    姓名：/

    证书名称：/

    证书编号：/

2.5 资质：满足招标文件要求

2.6 业绩：

序号 合同名称 合同对方 合同签订时间

1 采购订单 扬州比亚迪半导体有限公司 2024-08-27

2 设备买卖合同
中国电子科技集团公司第五十五研究

所
2024-09-25

3 设备购销合同 华润润安科技(重庆)有限公司 2024-10-18

4 设备买卖合同 芯长征微电子制造(山东)有限公司 2024-07-30

5 采购合同 山东芯元山电子科技有限公司 2024-04-07

二、公示期

    2025年06月17日－2025年06月20日

三、异议受理

    公示期内，如对中标候选人有异议（或投诉），请登录华润集团守正电子招标平台,通过业务管理项
下异议（或投诉）菜单提出，其他利害关系人可通过华润集团守正电子招标平台首页投诉通道提出。

    监督人：顾青岭

    监督电话：13921145081
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